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Ap18.: TA-1323/21/G/01
Epei, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavsia

SNAWVOUE PE ATIOKAELOTIKA Hag EuBUVN OTL TO TIPOLoV:
AcUppoatog §OTIALOMOG:
Movtého: TA-1323
MNepypadn: E€unvo tnAédwvo
‘EkSoon Aoyloutkol mou adopd acuppato eéomitopd: 00WW_0_070

‘EkSoon uAkou mou adopd acvppato eéonmAiopd: v1.0
MopexOpeva eEXPTAOTO KOL AELTOUPYLKA PPN : TTPOCAPUOYEAC, AKOUOTIKO, prtatapia, kaAwdio USB

HAektpopayvntiki cupBatdtnta (HME) DAIMA

ETSIEN 301 511 V12.5.1
ETSIEN 301 908-2 V13.1.1
ETSIEN 301 908-13 V13.1.1

ETSIEN 301 489-1V2.2.3
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2

ETSIEN 301 489-19V2.1.1 ETSIEN 301 908-1V13.1.1
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 300 328 V2.2.2

EN 55032 : 2015/AC:2016-07 ETSIEN 303 413 V1.1.1

EN 55035 : 2017 ETSIEN 303 345-1V1.1.1

EN 61000-3-2 2019 Draft EN 303 345-3 V1.1.0

EN 61000-3-3 : 2013+A1:2019

Acddlera 'EkBeon o€ padloocuxvoTNTEG
EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010
EN 50332-1:2013 EN 50566:2017

EN 62209-2:2010
EN 50360:2017
EN 62209-1:2016
EN 62311:2008

EN 50332-2:2013

IXETIKA pE TO tepLBaAiov
EN 50581:2012

2014/53/EE:

J0oToon Tou ZUPPBOUAIOU OXETLKA HE TOV TIEPLOPLOKO TG €KBEGNG TOU EUPUTEPOU KOWOU OE NAEKTPOMOYVNTIKA Ttedia .

To Ttpoidv Ttou avadEpeTal TapaTIAvw TIANpol TLg Bactkég aTalthoeLg ThG akoAoudng odnyiag (o8nywwv):

O68nyia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B) kaw 3.2
08nyia 2011/65/EE (Ro HS - Neploplopdg eTukivbuvwy ouotwv)

O kolvomotnuévog opyaviopog (Ovopaoia: SGS FIMKO, Tau.: 0598) npaypatomnoinos tnv afloAdynon cupuudpdwong

ouudwva pe to apaptnua Il tng odnyiag RE kot e€€dwoe To miotomonTikd e€€taong tumou EE (AptO. avad.: RED-2421).

Toémog ékSoong: MNekivo Hp/via éxéoong: 2021-02-18
E€ouclodotnon mpoidvrog HMD Global Oy.
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